
技術項目說明      

    透過此計畫，輔導廠商建立箱體零件製作與系統組裝測試的關鍵

技術，包括機械加工、雷射切割、鈑金成型、TIG 銲接、熱處理、表

面處理、雷射光校、非破壞檢驗等。這些技術可衍生之應用包括大型

發射箱、電子箱櫃、發射架、工具機、輕軌車、捷運車廂、風力發電

機及太陽能電池模組等關鍵組件及產業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

材料選用及評估

加工與表面處理 

俯仰旋轉器模組設計

組裝與測試

俯仰旋轉器模組 可撓性油囊研製 

無人載具機身複材

結構系統研製 
機動式雙軸伺服機電

系統研製 

大體積發泡技術 

特殊功能及環境測試

軍品

技術

釋商

相關

產業

複合膠合技術 

成形製程技術 

材料選用及評估 

模具設計與製造技

品保檢測技術 

結構組裝技術

複材成形技術

模治具設計技術

雙軸正交光學量測

技術 

伺服回饋系統設

計技術 

雙軸伺服機構

設計技術

 

模態測試技術 

數值加工及碳纖貼製 

無人載具拋離式

滑靴研製 

特殊配方研究及驗證

模治具加工技術 

伺服機構機構設計 

機械零件

CAD/CAM 技術

箱體零件製作與

系統測試 

非破壞檢驗技術 

系統組裝與測試技術 

雷射光校技術

精密零件製作技術

熱處理與表面處理技術

超合金渦輪段模

組製造及加工

脫蠟真空鑄造之

加工程序 

CAD/CAM與曲

面設計技術 

射蠟模具製造技術

射蠟模具設計

陶模製作技術

金屬波紋式蓄

壓器研製 

機械設計分析 

精密鈑金成形技術

精密模具設計技術 

非破壞檢驗技術 

微電漿與雷射焊

接技術 


